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Presseinformation Nr. 2, 21.02.07

1. BONDEXPO – Fachmesse für den Zukunftsmarkt Klebetechnik

Mit dem Kernthema „Industrielle Klebetechnik“ besetzt das renommierte Messeunternehmen P. E. Schall GmbH & Co. KG erneut ein entwicklungsfähiges Technologie-Segment, das bis dato in anderen (Fach)Messen nur eher eine Randerscheinung darstellt(e). Doch dies wird den breiten Anwendungs- und Nutzungs-Möglichkeiten der indu striellen Klebe-, Dicht-, Dämm- und Verbindungstechnik in keiner Weise gerecht. Zumal sich, speziell durch Bestrebungen zur Miniaturisierung, zum Leichtbau sowie zur Emissionsdämmung von Arbeitsgeräuschen, über die kombinierte Klebe- und Dämmtechnik rationelle und vor allem hoch wirtschaftliche Lösungen ergeben. 
BONDEXPO – Kleben, Dämmen, Dichten

Vor diesem Hintergrund ist es auch nicht verwunderlich, dass bereits die 1. BONDexpo Fachmesse für industrielle Klebetechnik, die vom 24. bis 27. September 2007 parallel zur MOTEK im Messezentrum „Neue Messe Stuttgart“ stattfindet, auf eine große Interessenten- und Aussteller-Resonanz stößt. Laut Auskunft des BONDEXPO-Projektleiters, Marc Speidel, haben sich bis heute – und damit gut 6 Monate vor Veranstaltungsbeginn – über 40 namhafte Unternehmen aus dem In- und Ausland angemeldet. Hervorzuheben ist dabei, dass bereits im ersten Anlauf viele Marktführer in Sachen Herstellung von Klebstoffen und Dämm- sowie Dichtmaterialen genauso vertreten sein werden wie die marktführenden Anbieter von Applikationseinrichtungen in Form von Dosier- und Spritzgeräten sowie Robotersystemen.   

 BONDEXPO – von Anfang an global orientiert

Des Weiteren ist erwähnenswert, dass schon jetzt Aussteller aus den Ländern Deutschland, Schweiz, Spanien, Belgien und USA nach Stuttgart kommen. Dies nun lässt Rückschlüsse in Bezug auf den Stellenwert zu, welcher der Klebe-, Dämm und Dichttechnik in vielen Industrieländern, in denen eine nennenswerte Automobil- und Zulieferteile-Produktion vorherrscht, beigemessen wird. Mit der BONDEXPO steht der Branche erstmals eine völlig eigenständige Informations-, Kommunikations- und Beschaffungs-Plattform zur Verfügung, die durch zusätzliche Forums-Veranstaltungen komplettiert wird. Die 1. BONDEXPO findet in der Halle 7 der Neue Messe Stuttgart statt.
BONDEXPO und MOTEK – praxisnahes Fachmessen-Package

Da sich die MOTEK Internationale Fachmesse für Montage- und Handhabungstechnik und die BONDEXPO Fachmesse für industrielle Klebetechnik das Forums-Areal teilen, und weil sich die Themen der MOTEK und der BONDEXPO in idealer Weise ergänzen bzw. verzahnen, ist an jedem Forums-Tag von einem regen Besucheraufkommen auszugehen. Außerdem steht bereits heute fest, dass mit dem Fachmessen-Package MOTEK plus BONDEXPO sämtliche eingeplanten Hallen der Neue Messe Stuttgart voll belegt sein werden. Auch diesmal ist der private Messeunternehmer Paul E. Schall zuversichtlich, aus einer vermeintlichen Nische heraus einen größeren Markt entwickeln zu können, dem eine große Zukunft bevorsteht und der für die nächsten Jahrzehnte ein gutes Geschäft verspricht.    

Weitere Informationen und Logos finden Sie unter www.bondexpo-messe.de
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